
超高速500mm/秒 業界最速印字*

発熱体基板の材質・構造を革新した3Dヘッド STPHシリーズ

バーコードの高速印字に革命

ロームの3D加工技術を駆使した超精密発熱体形状により、
高速高画質印字を実現！

高速・高信頼性サーマルプリントヘッド
3Dヘッド STPHシリーズ

3Dヘッド断面模式図

TE300
4-TP1

W00A

*2023年8月 ローム調べ

高速高画質印字を
実現する独自形状

高耐久積層保護膜

独自配線
発熱体

基板

業界
最速印字
1秒間に500mm

（一般品の倍速）1.4倍
静電耐圧
（一般品比）

広い
ニップ
特性ヒューマンボディモデル評価
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高熱伝導材料の開発とローム独自の3D加工により、300dpiの解像度
（TE3004-TP1W00A）で500mm/秒の高速印字を実現。
高速印字によるラベル印刷の効率向上に大きく貢献します。

発熱体の保護膜に、ロームのストロングポイントである成膜技術による独自
積層構造を採用し、静電耐圧を大幅に向上。また、耐摩耗性・耐腐食性の
強化により、お客様によるヘッド取替の負荷軽減に大きく貢献します。

新開発の高耐久積層構造保護膜により、
静電耐圧を大幅に向上

3Dヘッド STPHシリーズの特長

3Dヘッド構造 STPHシリーズ

圧倒的に優れたニップ特性により、広範囲での高画質印字を実現

解像度300dpiで業界最速*500mm/秒
従来比2倍の高速印字で生産性アップ

3D加工技術による独自の発熱体形状により、組み込み位置が変動しても、高品位・高精度な印刷が可能です。

*2023年8月 ローム調べ
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MM：マシンモデル  

HBM：ヒューマンボディモデル

静電耐圧評価結果

シンボルグレード評価結果シンボルグレードの評価概要
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評価イメージ

シンボルグレード
各レベルの考え方

ヘッドを移動させて
印字画像の画質を測定

ヘッドを移動
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